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MENTION COMPLEMENTAIRE PLAQUISTE - SESSION 2010

| DOSSIER TECHNIQUE

| EPREUVES ECRITES
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EP1 : REALISATION ET TECHNOLOGIE
EP2 : ANALYSE ET REDACTION D’UN MODE OPERATOIRE

s pe

IMPORTANT

Ce dossier technique est commun aux deux épreuves écrites

EP1 et EP2

A remettre avec les sujets
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MC PLAQUISTE DOSSIER TECHNIQUE

FICHES TECHNIQUES

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Commune de FAUQUEMBERGUES

Construction de 3 logements individuels

Maitre d'ouvrage

Adresse des fravaux Rue Jonnart
62 560 FAUQUEMBERGUES

Maitnse d'oeuvre

Affaire n"1009 l l

||

| [pcE X

Dossier de Consultations des Entreprises

Plan de situation du terrain

Plan de situation

Date: Juin 2009

MODIFICATIONS

Catet di Mitre Dame

Plan de situation

PROJET
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ECHELLE : Ce plan est une réduction

MC PLAQUISTE DOSSIER TECHNIQUE PLAN DE MASSE
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EP2 : Analyse et rédaction d’'un mode opératoire

Epreuve : EP1:Réalisation et technologie




MC PLAQUISTE DOSSIER TECHNIQUE VUE EN PLAN
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ECHELLE :

1/100

MC PLAQUISTE DOSSIER TECHNIQUE

COUPE AA

// Niveau égout: +78,21, 7 -

T

NN
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FACADES

ECHELLE :

CE PLAN EST UNE REDUCTION

Pignon SUD

Facade EST
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